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HE"™ Filiére Microtechnique Hes
ITG Plan de présentation

1ere partie 2€me partie
& La microtechnique a HEIG-VD
B Les métiers de la MT _a formation

_es admissions
_e vie du campus

B Les méthodes de travail
& La formation MT
& Le campus HEIG-VD

vV V VYV V
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes
ITG Un carrefour de compétences

La microtechnique :
Travail de fourmi
peut-étre !!

Mais assurément :

& Un domaine scientifique et des compétences pluridisciplinaires

& A la convergence entre technologies, innovations et découvertes

& L'art de créer, d’utiliser des éléments, des composants, des systemes miniatures
@& Fabriquer et produire en série

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022 5
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HE"™ Filiére Microtechnique
IG Les domaines

Sous un méme toit :

& Mécanique
& Matériau

& Optique

& Electronique
& Informatique

Montre grande complication

) _ Galilée présente sa lunette astronomique
Niveau laser en croix Venise, 21 Aodit 1609 [

L vi Vi £ L L
A 4 T 7 7 7

A
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HE"™ Filiére Microtechnique Hes
ITG Orientation mécatronique

Domaine d’‘ingénierie interdisciplinaire
de conception d’appareils automatiques
pour le contrble de

Systemes Complexes

//"' T P L

e 7
A
/ ///<\~\ - \\\\
/ MECanique /  ElecTRONique
: . { Elsctro- \
Fonction / Mé:acnir;’ue‘.\ Commande
‘ Fabrication | G | Autom'atlsat!on w‘
| | ! Régulation |
| 7 T
\ / \ /
N Contréle //
\ »  numérique Ve

Programmation
' /
TRON InformatiQUE %
\\ //
IQUE L o
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HE"™ Filiére Microtechnique Hes
T G  Merveille dintégration

Assemblage de composants
& Optique

@& Micromécanique Systeme optomécatronique
& Electronique -

& Informatique

*

~

Lecteur CD/DVD

Reflex numérique

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022 8
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes
TG C’est micro, donc petit.... mais comment petit

Systemes électro-
Une affaire de taille meécaniques miniatures

3) )\. >
/——\‘ /

\
Une affaire de production

), 3

| 5 Nano
Un humain ' Qo Technologies

< :s‘
-——
-

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022 9
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Matériau nano-composite autonettoyant (feuille de lotus)
Micro-impression d’encre pour I'électronique flexible H e s
Nono-gravure (caractére hauteur 3 um)

Electrode flexible médicale

Electronique flexible, LED transparente

Nano-gravure pour micro-fluidique

HE"™ Filiére Microtechnique

TG Matériaux innovants & nanotechnologies

oOukwWN R

Développement de nouveau matériaux
nanocomposites et design de prototypes
d’application pour :

O le médical

O le photovoltaique

Q I'électronique flexible

O emballages et nouveaux produits

O instruments de mesure

tamatec-laqg

Laboratory of Applied NanoScie

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022 10
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HE"™
TG

Filiere Microtechnique
Matériaux innovants & nanotechnologies

Microtechnique

Physicien

Phénomeénes <

« Concepts
« Théories
« Simulation

Innovation!

Ingénieur

Fonctions

« Méthodes
« Technologies
« Modélisation

Hes

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ Filiére Microtechnique

TG Matériaux innovants & nanotechnologies

Nanoscience -

I-OPTM-AO3 Mag: 13000x

.04.2016 SE HV: 20 KV~ WD: 11 mm — 2

Composite nanofils

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

Microtechnique

Capteur de force

Hes
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes
TG Méetiers : recherche appliquée et developpement %«

La pT au service
du médical

Instruments

SLrum Intégration de
chirurgicaux

systemes complexes

B Mécanique

& Electronique

B Commande & régulation
& p-informatique

& Programmation

Pompe d’infusion Prothese

Relevé in-situ de la
pression dans
I'utérus pendant
I'accouchement

-

Robot de chirurgie Robot de rééducation

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022 15
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HE"™ Filiére Microtechnique
TG Méetiers : recherche appliquée et developpement

Pharma & Alimentaire Electroménager


http://www.heig-vd.ch/tin

HE"™ Filiere Microtechnique Hes
TG Méetiers : recherche appliquée et developpement

Medias
Jouets
Assemblage sans colle ni soudure et réversible.
Alimentation solaire en option.
La uT c’est petit, précis, intelligent et on la trouve partout %

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022 17
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VD ¥ . . B
HE"™ Filiere Microtechnique %es
TG Méetiers : recherche appliquée et developpement

Ra&D a la HEIG-VD

-

\

A.

— e— —

= - o - wd

A

:N
e
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HE"™ Filiére Microtechnique
ITG Métiers : production et assemblage

Centre d’usinage

Robot Delta
d’assemblage

Hes

Centre d’assemblage

Robot de peinture

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes
IG Métiers : les variantes ...

& Ingénieur-e R&D
& Ingénieur-e de Production
& Ingénieur-e Assurance qualité

& Ingénieur-e Technico-Commercial
& Entrepreneur-e

6l .

Robot agricole de désherbage
intelligent

Secteurs Industrie, Machines-Outils, Robotique, Instrumentation, Chimie, Santé,
Sciences de la vie, Pharmacologie, Biotechnologies, Domotique, Design,

Agro-alimentaire, Environnement, Télécommunications, Transports,
Energies renouvelables, Formation, ... \

p; 2

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ Filiére Microtechnique
ITG Audrey Baur

Ingénieure en Opto-mécanique a la HEIG-VD
Suisse

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ Filiére Microtechnique
ITG Audrey Baur

BIENVENUE

Cérémonie de diplémes de Master

Hes-so

5 EAIl : Technologies pour la production
Vision industrielle pour le contréle qualité

La HEIG



HE ™
TG

Filiere Microtechnique
Audrey Baur

1609 : Galilée voit les 4 satellites de Jupiter
au travers de la lunette gu’il s’est construite.

Galilée (1564-1642)

Le Systéeme Solaire

Callisto 5 " v
Ganyméds Objectif
Rhéa

Europe
Dioné
. \
Téthys

lo
Encelade

Soleil
@ 1392684 km

Mimas

Ariel

Miranda
N\

Déimos

Lune
Phobos
B \

3 B

Mercure Nlars
SQ ? SQ

o

v
S

Uranus
O% 2872 400 000 km
@ 51118km
27 lunes au total

seplolaisep ainjuian

Wy v'el8

w000 606 £!
W) 000 066 L2

Saturne
O 1433 500 000 km
@ 120536 km
82 lunes au total

Lunette de Galilée

Obéron

Titania

Umbriel

Neptune
Ok 4 498 400 000 km
@ 49528km
14 lunes au total

ile de la distance moyenne des objets au Soleil

J (149.6 Mill. km)

Lune Terre Mars

1adiny ap ainy

http://serge.bertorello.free.fr/

Oculaire

© Serge BERTORELLO

Makémaké
N\

Hauméa
/
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HE"™ Filiére Microtechnique GOZLEMEVI

TG

Without Adaptive Optics With Adaptive Optics



HE"™ Filiere Microtechnique Hes:so

TG

Optique
Adaptative
du DAG

-----------
.........

.....................

...........

--------------
..........

Contents d’avoir réussi a faire fonctionner pour la premiére fois

«L’architecte c’est celui qui dessine la maison
et l'ingénieur c’est celui qui fait en sorte que c¢a tienne.»
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HE ™
TG

Département des Technologies Industrielles

Filiere Microtechnique
Les méthodes : concevoir

o]

e8|

7 @ Sebente-Etuicl
1@ Sebente-Etun?
@) Redondeat
) Redongea2
@) Redonceas
@) Redondeot

http://www.heig-vd.ch/tin

v'CAO SolidWorks

SolidWorks 2007 - (HandRight1 *]

MEX|
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HE"™ Filiére Microtechnique

IG Les méthodes : concevoir

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

v
v'CAO de circuit électronique et de PCB

. + BN
Dispos
4 C7
N g - -
Zu
% D—OE—Q— 10EONF
O 1 <L o7
L ..
ElQ BAT4d )
T L5,
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v
HE"™ Filiere Microtechniqgue ~

s : i v qF . _ .
TG Les méthodes : dimensionner Modelisation - Simulation

gy : =82 MatLab est un langage de programmation utilisé pour

e '.'xdﬂiwlf — ——————— 19 des calculs numériques.

spdeRe-F " IngEael/® *»Od*x 0@ i J *Odrx

e I}\r":‘u I ﬂ E@roue Charge (5C) Z ﬁfﬁf “'ul[u;w'{ i 3”

%?»m:mn l-.ououaou. ;Z AL

~post R s e s LabVIEW plate-forme de conception de

FH ChannelTime <1000¢1 dou
FHo <4D uintB>

—e5n

FH DataSet! <1x7550 dou |

-ioix
-

Fle Edt View Irsert Tools Desitop Window Heb

systemes de mesure et de contrdle, fondée sur
DeEa k’ane E 0E =

8 8 8 &

f . , .
= e R un environnement de développement graphique
Ei“,’,’:‘,',“"' =l X 10 20 Emission Tests File Edit View Format I
o = »
B -F = *0=ex 0o —o— Test 1 ; - e — T
B —o— 7ou2 | B o o] Main.vi Frant Panel on MyRIO 0-1950
3] - Figure 2 * | Flgue1 * | Quadratic Ft Dol To Arnloy __ érmbog To Digitl__ Digte Dt e e Edit View Project Operste Tools Window He\:-
£ j P T T i 1 s W= & @] () [11][15pt Apphcation Font |~ | S | i | & | |69~
2 009254, File Edit View Simulation Formal Tools | T s
3 0011195 : 5 L ERE Pressure Bandage System (Aquire Signals) Actual Bandag
) ) et >> plot (Channel3, oo i -
o 002939 0060619 L e L Blaodin By Pl tsdet ot i s
s| 007763 011591, S - e A from myRIOR/AD (i 3) (b a1 s
=1 XT, 1 V< >> surf (surfacema 8= 4.31152 =] 11 % ] i
& 010644 014953 ( Pl Experinent ey o — Hi Adapter E S| E 1| |[3:79536 @ High
>> £ 2%pit W 6- | ep——
2 >> £=Q(t) sin{2*pitt 4 Actual Bandage Pressure SEEEE 2 2
73 L. 42 f Timeof | [328762E.9 S
8 - PD control 3 [27e0e | Maximum L J @ nomal =
ol nrescanl el B(t) sin(2*pier] ! 21 Low
< _'1 ‘ e rE Elapsed Time (s) Threshold Minimum
> ¢ a _ £ LS o i 3
X7 W 3.0763E+8 [ 231224 o Low 7
Command Hstory | Currert Diector <1+ « G;(/ teeserssseesseataitrertattttateantanaaes Colcted . oty ke Venom reaching body (mL) o == \—J @
4 start| — . ! 26645415 ]
St P 2 Swicn | = Tuning and Test Values 70
f 5 ;
10 12 14 16 12 ,:?]f:ﬂ ain vatae 2\ 1 |:tg Circumfrence (cm) Adjust Bandage 50
Airfuel Ratio g 54 Pressure
“Bandage Width (cm) RE L L%
A e ¢
PID control 75 . - Tuned Bandage 3
¢ o L ey countaim Venom Velocity (m/s) ¥ P 80 Pressure (mmHg) 4 «
. rove S ST _Bnndlge Layers 20~ ~50 136352 a N
=] T e’ :
4 K\ 2 Ercovert Calc. Bandage Pressure ©
- 1 rev=16000c0une< il = T Capillary Diameter anhbsee o,
e BloodinLeg  VenominLeg Irickoirieti e a
! - 10- A i
Blood flow to the leg is 0.55L/ H Number of viens .-F :_) 1 1312
Net pressurein capillary is 40 dyn! £ 75 Ay (AELEE)
sqcm E 21 ¥
{Lenght of capillary must be B 6
between 10x diameterto 20 x 25= =
H 1 1 H | diameter for flow rate to be 2 g4
Simulink est une plate-forme de simulation e
Resultant Blood  Resultant Venom &
Flow rate (L/min) Flowrate (L/s) £ ?3-11'21
s \
et de modélisation de systemes dynamiques. e s
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HE"™ Filiére Microtechnique
IG Les méthodes : réaliser

Le Team HEIG-VD gagne le prix de l'innovation

4eme semestre : projet multidisciplinaire du tramsport maritime lourd 2016

— ' \

www.facebook.com/teamheigvd.hydrocontest

Projet HYDROCONTEST
www.HYDROcontest.org

@& Concours international d’étudiant des hautes écoles.
@ Incubateur d’idées et d’'innovations pour fagconner les bateaux du futur.
@ Transporter plus, plus vite, en consommant moins d’énergie.

@ Le transport maritime est la 5¢me source de pollution mondiale.



http://www.heig-vd.ch/tin

HE"™ Filiere Microtechnique %Hes
IG Les méthodes : réaliser X

6°me semestre : cours a choix 6éme semestre Fin d’étude : travail de Bachelor

SwissEurobot Biomécanique

www.swissrobot.ch

> Concours de robotique international organisé » Dispositif de mesure des
chague année en Europe. mouvements humains

» SwissEurobot est le concours Suisse qui
sélectionnera 3 équipes représentant la Suisse.

Etude des mouvements du bassin -

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022 33



http://www.heig-vd.ch/tin

A disposition en libre-service :

HE"™ Filiere Microtechnique & outillages
TG Les méthodes : réaliser avec le FabLab 4 imprimantes 3D \%
& decoupeuse laser ST

&8 consommables

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ Filiére Microtechnique
ITG Léo Corsini

Parcours :

e Gymnase de I'Ours en Maths-Physique
 Bachelor en microtechnique a HEIG-VD
 Bourse Stahli-Boss : Travail de Bachelor

 Premiere expérience professionnelle en collaboration avec
la start-up Limula

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ Filiére Microtechnique
IG Léo Corsini, Travail de Bachelor

Elaboration d’un systéme de faisceaux lasers pour le traitement des corps
flottants dans I’'humeur vitrée de I'ceil humain.

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ Filiére Microtechnique Hes so
IG Leo Corsini

[\ P

éi’l-u.%‘ WGl

Cell and Gene Therapy
Made Easy

Automatiser le procédé de la thérapie génique associé au traitement de certains cancers.
Amener la production proche du patient.

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022 38
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HE"™
TG

Département des Technologies Industrielles

Filiere Microtechnique
Léo Corsini

Hes

limula Cell and Gene Therapy Made Easy

Elaboration de prototypes mécaniques et du software d’automation correspondant.
Apprentissage du contrble d’éléments discrets et de leur intégration.

Q G
W SR Oy Took Wedew Moty

*08
Manual mode | Edit mode  Protocol mode |

Protocol

Durmin]  IVelpm)  JAcc fadss] | Dec leodss?)
0.10 100.00 10,00 {3000

0.10 200,00 5,00 9,00

0.10 0.00 12.00 1200

http://www.heig-vd.ch/tin
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HE"™
TG

Filiere Microtechnique
Plan de formation Bachelor

T8 Electricité-électranigue
8% 6%

Soft Skills

Informatique
5% .

7%

HES&ta
2%

Materiaux
2%

Science de base
19%

1 crédit = 30 h. d’étude
Total 180 ECTS
5400 h. d’étude en 3 ans

Meécanigue
16%

Options
9%

Systemes MTEC
22%

Hes

Répartition des matiéeres
enseignées : % ECTS

http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/microtechniques/mecatronique

Sciences de base
- Mathématique
« Physique

Mécanique

+ Statique

* Dynamique

» Eléments de construction
+  CAO, conception p-méca

» Résistance des matériaux

Electricité-Electronique
 Electricité
« Electronique

Systémes microtechniques
+ Régulation

+ Signaux et systemes

« Techniques de mesure

*  Optique

+ Commande de machine

+ Systémes électromécaniques
* Robotique

» Capteurs

Informatique
« Informatique 1&2

Matériaux
+ Matériaux 1&2

HESété

¢ Chimie

« Ergonomie, Qualité, sécurité
+ Labview & MatLab

Soft Skills

+ Langues

» Expression et communication
« Gestion d’entreprise

Options

« Mécatronique

« Modélisation EF

+ Automatisation

+ Ecologie industrielle

* Marketing

« Economie d’entreprise
s ... achoix

S1 au S5, moyenne ~55h/semaines (cours encadrés et travail
individuel, respectivement 40-60%). S6 ~41h/semaines

Au total 105 semaines d’étude réparties en 6 semestres de 16 semaines, une HES
été de 3 semaines et un travail de Bachelor (TB) de 6 semaines, hors examen

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin
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La microtechnique
Plan de formation Bachelor

Soft Skills Electricité-glectronique

5% l 70

HESEté
4%
Informatique
B%

Mateériaux
5%

Science de base
24%

1 période = 45 min. d’enseignement
Total 2941 périodes
~2200 h. d’enseighement en 3 ans

Mecanique

Opti
ptions 16%

B%

Systémes MTEC
23%

Répartition des matieres

enseignées : % h. de cours

http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/microtechniques/mecatronique

Sciences de base
- Mathématique
« Physique

Mécanique

+ Statique

* Dynamique

» Eléments de construction
+  CAO, conception p-méca

» Résistance des matériaux

Electricité-Electronique
 Electricité
« Electronique

Systémes microtechniques
+ Régulation

+ Signaux et systemes

« Techniques de mesure

*  Optique

+ Commande de machine

+ Systémes électromécaniques
* Robotique

» Capteurs

Informatique
« Informatique 1&2

Matériaux
+ Matériaux 1&2

HESété

¢ Chimie

« Ergonomie, Qualité, sécurité
+ Labview & MatLab

Soft Skills

+ Langues

» Expression et communication
« Gestion d’entreprise

Options

« Mécatronique

« Modélisation EF

+ Automatisation

+ Ecologie industrielle

* Marketing

« Economie d’entreprise
s ... achoix

S1 au S5, moyenne ~55h/semaines (cours encadrés et travail
individuel, respectivement 40-60%). S6 ~41h/semaines

Au total 105 semaines d’étude réparties en 6 semestres de 16 semaines, une HES
été de 3 semaines et un travail de Bachelor (TB) de 6 semaines, hors examen

Hes
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HE"™
TG

Formation a
plein temps

La microtechnique
Plan de formation Bachelor

Répartition hebdomadaire
des périodes de cours

http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/microtechniques/mecatronique

Pér. Semestre 1 | Semestre 2 Semestre 3 | Semestre 4 Semestre 5 | Semestre 6 Semestre 1 | Semestre 2 Semestre 3 | Semestre 4 Semestre 5 | Semestre 6 Semestre 7 | Semestre 8
1 Math1* Math2* Math3* XMI Math1* Math2* Math3* TechMes MatxMi1 Capt* Xoption
2 12p/8.5¢ 10p/6.5¢ 6p/5c #p vs. choix 12p/8.5¢ 10p/6.5¢ 6p/5c 4plic 5pldc 4plic #p vs. choix
3 16¢ (8c fond.) 16¢ (8¢ fond.)
4
5 SignSys* RoboSysAut*
6 4pldc Tplée
7 Phy2* Capt* Phy2*
8 5p/5¢c MotCommand 4plac 5p/5¢c MotCommand
9 4p/3c InfoMi2* 4p/3c
10 5pldc
11 Phy1* RoboSysAut* Phy1*
12 8p/6c MatxMi1 Régul* 7pl/6c 8p/6c InfoMI1* Régul* Microméca
13 IntroPhys* 5plac 5p/5¢ IntroPhys* 5p/5¢c 5p/5¢c 4p/5¢
14 4p/3c 4p/3c
15
16 SysEIMéca*
17 Statiq1* CAO3Mi TechMes TBachelor Statiq1* ProjMulti 5p/5¢ TBachelor
18 2p/2¢ 3p/3c 4plac Microméca | 10p (120h) 2p/2c 2pl/3c 6p (72h)
19 EIContr1 4p/5¢c +5p (60h) ElContr1 GestEntr +8.7 semaines|
20 2pl2¢c hors horaire 2pl2c 2pl2c hors semestre
21 SignSys* +6 semaines Dynamiq* Ang2/All2* ExpCom (348h)
22 4plac SysEIMéca* [hors semestre 5pl4c Ang1/All1 3p/3c 2pl3c 14c
23 InfoMI1* 5p/5¢ (240h) 3p/2c
24 5pl/5¢c InfoMi2* 14c
25 5pldc
26
27 Dynamiq* GestEntr
28 Splac 2pl2c
29 ExpCom
30 ProjMulti 2pl3c
31 2pl/3c
32 Ang1/All1 | Ang2/All2*
33 3p/2c 3p/3c
34
35
Total 34 34 34 34 30 26 25 26 25 21 24 23 22 22

Hes

Formation en emploi
ou a temps partiel

X
/ A
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HE"™ Filiére Microtechnique Hes so
TG Horaire hebdomadaire type 1" semestre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08:20
09:15 Math1-TIN-C-C3 Math1-TIN-C-C5 Statiq1-C-C1 IntroPhy-F-C1
ETR ETR ST CIM
Go1 Go1 Jos GO5
09:15 |:__-i-__:| |:__-i-__:| |,__-i—__,| |,__-i—__,|
10:00
10:25
1:10 TCLMiB-C2 InfroPhy-F-C2 Infod Mi-B-L1 Math1-TIN-C-C4
ES cIM ABE EZN ETR
GOz GO5 Jos Go1
115 |:__-i-__:| |:__-i-__:| |,__-i—__,| |,__-i—__,|
12:00 Math1-TIN-C-CE&
ETR
Go1
12:00 @
12:45
12:15
14:00 Math1-TIN-C-C1 Mathd-TIN-C-C2Z
ETR ETR
Go1 G0l
14,00 %5 @
14:45 CAO1-D-P1 TCLMI-B-C3
CMO ACL ESI
HOGc Go4
14:55 © @©
15:40 TCLMi-B-C1 Infod Mi-B-C1
ESI EZN
G02 G2
15:45 & 82
18:30 Info1Mi-B-C2
EZN
G4
18:35 ®
. & 7 . 7
1720 : : = 25h30d
S1 : 34 Periodes encadrees = e cours
+ travail personnel = 30h
17:20
18:05
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HE"™ Filiere Microtechnique
IG Développement de Compétences /*

> Théoriques

- Excellent bagage en mathématique et en physique appliquée
- Savoir faire méthodologique

- Connaissances théoriques élargies de résolution de probleme
- Poser et résoudre des problemes correctement

> Pratiques
- Maitrise d’équipements technologiques E?— =
- Savoir faire expérimental
- Recherche appliquée par projet
- Rédaction de rapport

1 c0s0p — v c0sO; + p sinf; + j sinB, — c sinB; = H,,
r sinfp + v sinf; + p cosO¢ + j cosf, + c cosb; = H,,

> Relationnelles

- Multiples travaux realisés en équipe
- Capacité de présenter des résultats
« Gestion de projet

- Résistance au stress
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... pour contribuer a la résolution des

HE"D F|||ére Microtechnique enjeux technologiques de la société
TG Pourqguoi étudier la uT a la HEIG-VD

> HEIG-VD

- Leader dans I'enseignement professionnel supérieur
- Une pédagogie basée sur la pratique

- Des laboratoires avec des égquipements de pointe

- Un enseignement en lien avec le tissu économique

- Actif dans la recherche appliquée avec l'industrie

- Des ateliers et un Fablab a disposition

- Une solide formation d‘ingénieur avec un titre reconnu
- Une formation avec de multiples débouchés
« L'assurance de trouver un emploi rapidement

w

- Un campus vivant et animés www.baleinev.ch
- Une association des étudiants entreprenante

- De multiples services aux etudiants
Bibliotheque, Sports, Centre de langue, Career Center
Aumonerie, Consultation juridique et psychologique,
Intégration, Discrimination, Egalité des chances

Soirée internationale

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 2 https://age.heig-vd.ch/
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HE"™ Filiére Microtechnique Hes so
ITG Pourquoi étudier la MT a la HEIG-VD ... et venir a Yverdon-les-Bains

> Yverdon

- Au cceur de la Suisse romande, 2¢me ville du canton de VD
les Bains

« Ville de loisirs, de sports, de culture

+ Centre technologique avec Y-Parc

- Des possibilités de logement pour les étudiants (la résidence Stahli)
* Une belle HES

"I!
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HE"™ Filiere Microtechnique Hes
TG Apres des études Bachelor

v Master of Science HES-SO Orientation : Cursus de 3 semestres, 90 ECTS
in Engineering, MSE v Technologies Industrielles v Renforcem_ent théorique _
v Master a l'étranger Options : v" Approfondissements professionnels

v . _ :
v Passerelle EPF Travail de Master : projet Ra&D

AN

Mécatronique
v' Biomédical
) v' Systemes embarqués
(i
v

5  ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

Micro- et nanotechnologies
Production et manufacturing

v L'industrie
v Les services

Vo
- Pieces horlogeéres Microfabrication de composants
NV piezo-électriques de type SAW
/_) 2\ (Surface Acoustic Waves).
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HE"™ Filiére Microtechnique

IG Conclusion

Serrures: objets uT

Département des Technologies Industrielles

5 Mots clefs de l'ingénieur uT

& Miniaturisation

& Intégration

& Polyvalence

@& Multidisciplinarité
& Innovation

Faire plus petit, toujours
p/US etlt, Si pEtit que l’'on ne puisse pus

4
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HE"™ Filiére Microtechnique
ITG Renseignements

La filiere M icrotechnique https://heig-vd.ch/formations/bachelor/filieres/microtechniques

Condition d’admission https://heig-vd.ch/formations/bachelor/admission/conditions-admission
Inscription en ligne https://heig-vd.ch/formations/bachelor/admission/inscriptions
Rentréee académique 20 septembre 2022

Cours de mise a niveau ao(it 2022

Contact & carl.schmitt@heig-vd.ch ~ Tél. 024 / 557 63 29
%‘.(\ .
2 Secrétariat Tél. 024 / 557 63 30
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HE"™ Laformation supérieure Hes
TG Les hautes ecoles

4 categories de hautes écoles en Suisse :

EPF - Ecoles polytechniques fédérales ?‘\\

HEU - Hautes (?coles unll\/.er.slfalres s il o S v
HES — Hautes écoles spécialisées Nordwestschweiz Fachhochschule

HEP — Hautes écoles pédagogiques

Zenirslschibiz Fachhochschule
Yverdon-les-Bains

Scuola universitaria
professionale della
Svizzera italiana

Genéve

La HES-SO regroupe toutes les HES ¢
de suisse occidentale dont la HEIG-VD Hes } rs

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ Laformation supérieure
IG Les HES en suisse

e 7 HES publiques
e 1 HES privée

1 HES pour toute la Suisse occidentale : la HES-SO
Plus de 20°000 étudiant-e-s

HES de Sussse

occidentale HES-SO § . T :

Hes so

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE" LaHEIG-VD

-

-

-

Le plus grand campus de la HES-SO

Département des Technologies Industrielles

http://www.heig-vd.ch/tin

HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ LaHEIG-VD
IG 2 campus

Département des Technologies Industrielles

http://www.heig-vd.ch/tin

Ch

RS

eseaux
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HE" LaHEIG-VD
IG En chiffre

Département des Technologies Industrielles

http://www.heig-vd.ch/tin

HEIG-VD Portes ouvertes — 25.0:

2000

etudiant-e-s
1’500 en études Bachelor

180

Professeurs

550

Maitres d’enseignement
Collaborateurs scientifique et technique

59
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HE"™ LaHEIG-VD

IG O Filieres de formation Bachelor — 7 Départements

« Economie d’entreprise

 Energie et techniques environnementales
 (Genie électrique
« | Microtechniques
« Systemes industriels

Haute Ecole de Gestion

Technologies Industrielles

Technologies de U'Information et de la

* Ingénierie et gestion industrielles ”’“"‘““““
- N . . Département
 [nformatique et systemes de communication EC+G

) Géo m atl q u e Environnement Construit &

Géoinformation

heig-vd

* Ingénierie des médias

LARIIEIIN

COMmunication Engineering

Managerment

Hes so

M Ingénierie

B Economie
d'entreprise

heigvd

CENTRE
Formation
de Base

Centre Formation de Base

heig-vd
Départermant

FC

Formation Continue

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022

57


http://www.heig-vd.ch/tin

HE"™
TG

La HEIG-VD

9 Instituts de recherche — 5 Poles de compétences

COMA EC

Conception mécanique et
technologies des matériaux

Reconfigurable & @mbedded
Digital Systems

Institut Interdisciplinaine
du Développement
de Entreprise

L4

o \ Yo Q@] t
ir‘ldus!riﬂllﬂ iICT I"SI

Institut d’ingénierie du territoire
INSTITUT
D"EMNERGIE
ET SYSTEMES
ELECTRIQUES

DOk MUNIDATION TEOMM DI.ﬂﬂIE =

ey ME

Engineering
Institute

Institut de génie thermique

Hes

HEALTH
ENGINEERING
ECONOMICS

mécatronYx

APPLIED RESEARCH CERTER rYERDOM-LES-BAWS @

AddIPole

Advanced manufacturing center

Pole Energies HEIG-VD

Y-Security

Sécurité informatique
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HE"™ LaHEIG-VD
IG 3 Modes de formation

a plein temps (PT) 6 semestres
a temps partiel (TP) 8 semestres

en cours d'emploi (EE) 8 semestres

Plein temps
En emploi / temps

partiel

Les programmes de formation PT, TP et EE sont identiques,
permettant un passage facilité d’'un mode a l'autre.
Le diplome décerné est identique quel que soit le mode de déploiement choisi.

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin
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HE"™ Conditions d’admission Hes
T G  Filiéres d'ingénieur-e-s

I Dipldme ESC ey Maturité professmnnelle
Ecole supérieure de commerce commerciale+ Stage 1 an

Dipléme de degré

© secondaire (ECG) —— * CFC acceléré en? ans (FPA) AlEE=E
e Ecole de culture générale
3 Haute Ecole d’Ingénierie
§ et de Gestion Postgrade
S| AmTrenEREE du canton de Vaud g BRI NETON0)

= Maturité professionnelle -
@ (systeme dual) continue
S Ou
o — |
L | Ecole des métiers

(CFC) . Bachelor  Master
> De 25 ans admission sur
- :
dossier

=P Gymnase (Maturité) ====p Pratique professionnelle d’'un an
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HE" Master HES

Bachelor
HES

3 ans facCO
180 ECTS %”’eo
i

Département des Technologies Industrielles http://www.heig-vd.ch/tin

Master HES
(professionnel)

1% ans
90 ECTS

Master
UNI EPF

HEIG-VD Portes ouvertes — 25.03.2022
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HE"™ Vie du campus Hes
TG Association générale des etudiant-e-s

- \GL

Assopiation Générale
des Etudiants HEIG-VD

I‘.*L i
I] /age.heig.vd u @age_heigvd %“%
y
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HE"™ Vie du campus Hes so
ITG Sports, Bibliotheque, Services, Clubs

DECOUVREZ BIBLIOTHEQUE TEAMA4U LEGALITE HE"
L’OFFRE DES SPORTS EST AVOTRE DES CHANCES

L Ty I ET LA DIVERSITE
A LA HEIG-VD! i ECOUTE! A LA HEIG-VD,

3 -
Salles de travail A C EET -
Aida parsonnalisda .f'(
pour vos racharches III Consails juridiquas, = des mesunes pour les Studeie s en shuiion de handicap

Empruntez dans infermaticns sur les aides # ba pasidih affsrts dn deesnr ambssesdnics dgalith du domans Ingénisss &
470 biblicthiques financiéres, assistance sociale, Architachars (144}
aves Swisscovary - .
eensultation psychologique, 1t el s P W CLUE PHOTO
aecompagnement spirituel.,
® ’
i - anis

WENEZ NOUS VOIR EN Fo2 lllr_\-\-k_"‘- Vichms, témaomn oy aocpsé-# de dissrimingtion ou de harcélement 7
|

SITE DE CHESEAUX haio.chMasms

Cortactez b groups “A Voire Ecoute” AVECK
hitau: Hintra. heig-vd.ch/eguite-diversite
—

Erws qrasstions pur légalité, bensin de conusils ou de soutien T

-
Cantactar
Respoatin &gk et chrce o duwmih ds b MEIG-VE
Lsaseres FrherdBhai -l
(124 557 £7 48
Parmmmrearcs urm ks par moin i Ctesssas st §1: Boch din oot sstemna
Hes

HE"
IG

HI
wm
HI
ol
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VD .
HE"™ Vie du campus Hes so
TG Créez votre projet entrepreneurial #innovation
HE‘IIII Wi | Lk FikBRiE WE | LA FREE W | LA P
HE e HE HE
1G IG | .~ IG IG
LE PROGRAMME LE PROGRAMME
EXPLORATION ACCELERATION
VOUS AVEZ UNE DE LA FABRIK DE LA FABRIK
IDEE ORIGINALE ?
VOUS AVEZ

Un projet
entrepreneurial
aco stiser ¥

OUS AVEZ ENVIE

Hes-so

NE IDEE ORIGINALE? |

NTREPRENDRE?. /

Hes 5o

Département des Technologies Industrielles
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Vie du campus
A cOté des études

CONFERENCE g
HaLLoweeN

.- M CHILLOUTY
o W= B

F SIS ; ®Xx>

Ny
RAPHAEL @‘M

Qaivd COMBEACEEE PROP UAGE TE PROPESE UNE
Tdoationale 1N FANN = (M VISITE D'ENTREPRISE:

PRt PN
ARENE I W wmwuu

I BUIE I ) LN BTN e L) e u:gr:q:a':‘:am
: : _ : o fuotd S ® /G * NG
LIAGE TE PROPOSE : aopos Soirée » VISITER LE
BRASSERIE E BUBBLE Tidexnationale VISI 7E —
NOMBDRE OE . D’ENTREPRISE
MO \ pLACES AU ' \
LIMITE 4 <
ol 2 LAPOSTE' /1 .
VENDRED! 10
y : = 14H30/ DUREE: 2H
LE 22 DECEMBRE &g ~ e W T v
A PARTIR DE 17H ;."..v - :asfwo u ' . ——— P AT - A 0.4 ;'.'.'..‘ 1oty '; “ ¢ ’ 9151’!9”::‘5_. 4 »v A :" ‘J .
- cr ity BEEE *r | 5 -t B ?AC[ »g

" oo boy vl >

\YISITE LE COMITEACE ZEZ}EJ%%&'&E LA NUIT DU |59zReE sHoT 0‘-‘- TAPAS RecruteEmenT [B] ‘/\GE
DENTREPRISE. PHOTOGRAPHES ) iy UOLLEY |zs°.g°88 wwme m_t‘w g:-l d{° @} e
& TR -@, l@. X @ ”\ i & ' o | ) A o : g :m/ whxlq
B Ot s =y ISR RS jS: o 2 {'K‘i Z
‘ Q LE MEACRED! 0 by A 1130 % b _';{'.f;‘_ 80 ! > 1

SELECTION-CONCOURS:
LE 21 SEPTEMBRE 2017 m

I A DL P08 O B I i MY
DE IM‘MW

BO\‘\\M GRATUIT L A

FOCIPTIONE 18 WOTHE KT AGE MO VD CMON S

§ & AGC
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Hes

Vie du campus
A cOté des études

HE ™
TG

~

.
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HE"™ Contacts
TG

Renseignements aupres du secrétariat académique :
024 557 64 08

info@heig-vd.ch
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TG

Hes

Au plaisir de vous
accuelllir bientot
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HE ™"

HAUTE ECOLE
D’INGENIERIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD



